
8745BYILF

Adresse: Einheit 13 14F Lippo Sun Plaza 28 Kantonsstraße Tsim Sha Tsui, KLN, Hongkong

Copyright © 2020 Zuverlässiger Distributor elektronischer Komponenten
info@Micro-Semiconductors.hk

87465-1

Hersteller: Agastat Relays / TE Connectivity

Beschreibung: CONN HEADER 8POS PCB GOLD

Herunterladen: 87465-1.pdf

RFQ

8745BM-21LFT

Hersteller: IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung: IC CLK GEN 1:1 DIFF-LVDS 20-SOIC

Herunterladen: 8745BM-21LFT.pdf

RFQ

8745BM-21LF

Hersteller: IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung: IC CLK GEN ZD DIFF-LVDS 20-SOIC

Herunterladen: 8745BM-21LF.pdf

RFQ

87457-220HLF

Hersteller: Amphenol FCI

Beschreibung: HEADER BERGSTIK

Herunterladen: 87457-220HLF.pdf

RFQ

8745BYILFT

Hersteller: IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung: IC CLK GEN 1:5 DIFF-LVDS 32-LQFP

Herunterladen: 8745BYILFT.pdf

RFQ

8745BYLFT

Hersteller: IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung: IC CLK GEN 1:5 DIFF-LVDS 32-LQFP

Herunterladen: 8745BYLFT.pdf

RFQ

87457-308HLF

Hersteller: Amphenol FCI

Beschreibung: HEADER BERGSTIK

Herunterladen: 87457-308HLF.pdf

RFQ

87465-2

Hersteller: Agastat Relays / TE Connectivity

Beschreibung: CONN HEADER 40POS PCB GOLD

Herunterladen: 87465-2.pdf

RFQ

8745BYLF

Hersteller: IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung: IC CLK GEN 5LVDS 32-LQFP

Herunterladen: 8745BYLF.pdf

RFQ

8745BMI-21LFT

Hersteller: IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung: IC CLK GEN 1:1 DIFF-LVDS 20-SOIC

RFQ

8745BMI-21LF

Hersteller: IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung: IC CLK GEN 1:1 DIFF-LVDS 20-SOIC

Herunterladen: 8745BMI-21LF.pdf

RFQ

87465-5

Hersteller: Agastat Relays / TE Connectivity

Beschreibung: CONN HEADER 3POS PCB GOLD

Herunterladen: 87465-5.pdf

RFQ

IDT (Integrated Device Technology) 8745BYILF 8745BYILF-Verteiler 8745BYILF Lieferant

8745BYILF Preis 8745BYILF Bilder 8745BYILF-Bild

8745BYILF PDF-Datenblatt 8745BYILF Datenblatt herunterladen 8745BYILF-Datenblatt

8745BYILF Aktie Kaufen Sie 8745BYILF Kaufen Sie IDT (Integrated Device Technology) 8745BYILF

IDT (Integrated Device Technology) 8745BYILF IDT (Integrated Device Technology) Lieferant IDT (Integrated Device Technology)-Verteiler

IDT (Integrated Device Technology) 8745BYILF IDT 8745BYILF IDT (Integrated Device Technology) 8745BYILF

IDT, Integrated Device Technology Inc 8745BYILF Integrated Device Technology (IDT) 8745BYILF

Bild kann Darstellung sein. 
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Produktdetails

Teilenummer 8745BYILF Hersteller IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung IC CLK GEN 5LVDS 32-LQFP Bleifreier Status / RoHS Status Bleifrei / RoHS-konform

Datenblatt 8745BYILF.pdf

Spannungsversorgung 3.135 V ~ 3.465 V Art Clock Generator

Supplier Device-Gehäuse 32-LQFP (7x7) Serie -

Verhältnis - Eingang: Ausgang 2:5 Verpackung Tray

Verpackung / Gehäuse 32-LQFP PLL Yes with Bypass

Ausgabe LVDS Andere Namen
800-2229 
ICS8745BYILF 
ICS8745BYILF-ND

Betriebstemperatur -40°C ~ 85°C Zahl der Schaltkreise 1

Befestigungsart Surface Mount Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau
(MSL)

3 (168 Hours)

Bleifreier Status / RoHS-Status Lead free / RoHS Compliant Eingang HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL

Frequenz - Max 700MHz Teiler / Multiplikator Yes/Yes

Differenzial - Eingang: Ausgang Yes/Yes Basisteilenummer ICS8745

Verwandte Produkte

Verwandte Tags

Teilenummer: 8745BYILF Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology)

Produktbeschreibung: IC CLK GEN 5LVDS 32-LQFP Liefern von: Hong Kong

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Datenblätter:

8745BYILF

8745BYILF.pdf
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